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- Kirjallisuuden ja muistiinpanojen kéytté on kielletty.

- Kysymyspaperi on palautettava vastauspaperin mukana.

HUOM! Kayta mahdollisuuksien mukaan lyhytté esitystapaa (so. esim.
ranskalaisin viivoin). Asiasisaltd on tarkeinta.

1)

3)

4)

Tuotteesta, kokoonpanoprosessista ja kokoonpanojarjestelméasta
muodostuu ns. 'Integral Assembly Model'. Mité talld suunnittelumallilla
ymmarretaan, mita se tarkemmin ottaen siséltéa ja miten se toimii
kokoonpanotuotannon suunnittelun tukena? Kuvaile tdhén malliin
pohjautuvaa rinnakkaissuunnitteluprosessia ja sen vaiheita.

a) Mita moduloinnilla voidaan saavuttaa? Mita tarkoittaa lyhenne
MFD ja mita vaiheita MFD-menetelmaan sisaltyy?

b) Selosta lyhyesti tuotteen ja tuoteperheen kokoonpantavuuden ja
valmistettavuuden suunnittelussa huomioon otettavia keskeisia
asioita seka tahan kaytettavissa olevia menetelmia ja -tydkaluja.

Vertaile lyhyesti eri tapoja toteuttaa osien sy6ttd
elektroniikkateollisuuden automaattisessa
loppukokoonpanojarjestelmassa (tekninen, taloudellinen ja
sovelluslahtdinen tarkastelu). Miten eri menetelméat soveltuvat pienille
jaftai suurille osille? Arvioi myds, miten eri ratkaisut tayttavat modernin
joustavan tuotannon vaatimukset.

Mita tarkoittavat seuraavat kokoonpanoon liittyvat kasitteet tai
lyhenteet?

a) 'SCARA'

b) 'Soft Beam'

c) 'Tarrainstrategia’

d) 'Outsert' -liitos ja 'Insert' -liitos

e) 'Passive RCC' ja 'Active RCC'

f) 'Progressive Build' ja 'Complete Build' Assembly Line



